
无铅锡膏

产品名称 无铅锡膏

公司名称 湖南新光环科技发展有限公司

价格 1.00/kg

规格参数

公司地址 湖南长沙高新开发区文轩路27号企业广场(麓谷
钰园)A1栋5楼

联系电话 86-073189710860 18627316888

产品详情

 

高性能无铅零卤锡膏 hj486a 产品描述： 

hj486a是一款专为smt生产线设计制造的无铅免清洗锡膏。其合金熔点为178℃。其助焊剂经特殊配方设计

适用于细间距高速印刷，能达到几近完美的回流焊接效果。hj486a无铅锡膏能在空气炉中回流焊接，也能

在氮气中回流，回流之后无需清洗。hj486a无铅锡膏独特的活性体系，确保消除各种回流焊接缺陷，同时

能确保焊膏长期的稳定性。

产品特征： 

 

极低回流顶温（～178℃）

极宽的回流工艺曲线适应性, 适用的回流焊方式：

红外线、气相式、对流式、传导式、热风式等。

专治立碑、锡球、短路、塞孔问题，连续印刷稳

定，在长时间印刷后仍能与初期之印刷效果一致

，不会产生微小锡球。

爬锡高，残留少而透明,

无需清洗即可达到优越的ict

探针测试性能，并且有极高之表面绝缘阻抗。



全新体系配方、印刷性和粘性适中，触变性好。

印刷中和印刷后不易坍塌，适用于细间距（0.5m

m/20mil） 或更细间距的贴装，如qfp、μbga等。

焊后焊点光泽良好，强度高，导电性能优异。

贮藏寿命长，稳定性好。

 

规格参数： 

锡膏使用温度曲线图（仅供参考）： 

1）预热 温度上升的斜率小于2.5℃/s

以下，太快的升温斜率会导致锡膏过多的坍塌，产生锡珠和短路等问题。

2）升温 合适的匀热（温度范围是120℃---178℃）时间是60---150s, 过长的匀热时间会导致助焊剂过多的

消耗，产生锡珠，润湿不良，空洞，开路等缺陷。过短的匀热时间会导致助焊剂没有发挥作用，产生冷

焊，开路等缺陷。

3）回流时间和峰值温度 建议的在178℃ 以上的回流时间是60-90s， 峰值温度是195-210℃，需要合适的回

流时间和峰值温度来形成高质量的焊点和取得好的润湿。短的回流时间和低的峰值温度会导致润湿不良

或残余过多；长的回流时间和高的峰值温度会产生焊点发暗、助焊剂炭化、过多的金属间化合物、板分

层和元件开裂等问题。

4）冷却 较快的冷却速率有利于形成较细的晶粒结构，太慢的冷却速率会形成较粗大的晶粒结构，从而

使焊点的抗疲劳性差。合适的冷却速度有助于得到更光滑和光亮的焊点。

5）到达峰值的时间 推荐到达峰值的时间约280～300秒。
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